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Informacioén técnica
Grupo: Encapsuladoy relleno

DIAPOL 509

Resina Poliuretano flexible, secado al aire, clase térmica B (130°C)

Descripcion:

Resina sin disolventes que polimeriza al 100%. Baja reaccion exotérmica, baja absorcién de agua, endurecimiento a
temperatura ambiente, contraccidon y pérdida de peso nulas entre -50 + 130 °C, nula agresividad quimica, buena
estabilidad dimensional, bajas pérdidas dieléctricas frente a la temperatura, gran adherencia a los metales y plasticos,
buenas propiedades mecdnicas, soporta cambios bruscos de temperatura, amortigua vibraciones y resiste aceites y alcalis.

Aplicacion:
Resina de colada para multiples aplicaciones eléctricas y electronicas como reactancias, arrancadores, balastros,
capacitores, canalizaciones, empalmes subterraneos y subacuaticos, electro-frenos, electo-imanes, sondas, sensores, etc.

Utilizacion:

El sistema DIAPOL 509 se suministra en dos componentes separados y pre-dosificados. La resina de color gris (bajo
demanda puede fabricarse en otros colores) y el CATALIZADOR 500. La relacion de mezcla en peso (Resina/Catalizador) es
de 100/10. Los recipientes estancos y precintados, deben ser almacenados a temperatura ambiente (15 a 25°C). De esta
forma tendran mas de 1 afio de tiempo de vida. Debido a que con el tiempo la carga mineral tiende a depositarse en el
fondo del envase, debe homogeneizarse la resina antes de ser empleada. Puede hacerse manualmente o usando métodos
mecanicos de agitacion, pero se debe tener extremo cuidado en no incorporar aire en el producto.

La resina DIAPOL 509 se puede mezclar con su catalizador a temperatura ambiente, seguin la dosificacion 100/10. Pero
para conseguir una mejor calidad en el acabado de la aplicacion, recomendamos precalentar la resina a 50°C aprox. El
empleo de maquinas mezcladoras-dosificadoras automaticas, favorece la manipulacidon de este producto. Si se desea
desencapsular la resina polimerizada, se deberd aplicar nuestro AGENTE DESMOLDEANTE en el molde. Para piezas
encapsuladas que deban presentar maximas caracteristicas técnicas y eléctricas, recomendamos realizar la colada bajo

vacio.

Caracteristicas Fisicas:

DIAPOL 509 CATALIZADOR 500 | MEZCLA 100:10
Viscosidad a 25°C mPa.s 12000 + 2000 200 * 50 10000 + 2000
Densidad a 20°C gr/cm® 1.55 +0.05 1.23+0.01 1.55+0,.02
Pot Life a 25°C min 120-140
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Caracteristicas Finales:

Dato Unidad DIAPOL 509
Polimerizacion total a 60°C h 10
Dureza Shore A - 80
Absorcién de agua, 24 h a 20°C % peso 0.1-0.2
Rigidez dieléctrica 50 Hz 20°C Kv/mm 15
Factor de disipacidn tg, 50Hz 20°C - 0.04
Punto Martens °C 20
Conductividad térmica W/mK 0.5-0.6
Resistencia a la flexion mPa.s nc

Forma de suministro:
En envases de hojalata litografiados y precintados de 1, 5, 20 kg
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